Notice produit
Pate thermique 59

Cette pate thermique a base de silicone convient a une grande variété d'applications et de composants. En
plus des applications classiques comme les LEDs, les circuits intégrés, les CPU et les dissipateurs
thermiques, cette pate thermique est également adaptée aux imprimantes 3D.

Par exemple pour le filetage des HeatBreaks, les pieces de connexion du Coldend ainsi que les dissipateurs
thermiques d'extrudeuse.

La pate offre une bonne adhérence, une bonne conductivité thermique et un temps de prise rapide apres
application. Elle est non toxique et sans solvants.

Application :

e Avant utilisation, nettoyer la surface d'application avec un solvant (par ex. alcool isopropylique)
e Appliquer la pate thermique tres finement : 0,1-0,5 mm suffisent
e Conservation jusqu'a 1 an

Détails

e Couleur : Blanc

e Matériau : Silicone 30/20/40%, agent de réticulation 10%

e Plage de température : -60°C a +200°C (jusqu'a 300°C brievement)
e Temps de prise : 3 min a 25°C

e Temps de durcissement : 10 min

e Conductivité thermique : >0,671 W/m.k

e Résistance au cisaillement : 1,5 (MPa)

e Résistance thermique : <0,06 °C-pouces?/W

e Contenu:5g

Contenu de la livraison

e 1x tube de 5 g de pate thermique

Caractéristiques
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Type de produit accessoires pour imprimantes 3D

Compatibilité modele Universel
Diamétre du filament Universel
Matériau Universel
Poids EAN
6g 4251102674613
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